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Selektives Loten - Layoutgestaltung

= Das SMD-Bauteil I6st sich im Falle einer
Benetzung von der Leiterplatte!

= Im Falle einer Benetzung Iost sich das Bauteil
ublicherweise nicht.

Quelle: Ersa

Ein starker Partner. ’




Selektives Loten — Mindestabstande Einzelldtstellen

Abstand einer Einzelldtstelle von benachbarten SMD Pads
oder vom Transportrand*

Transportrand
- Randauflage
3 mm
x** Quelie: Ersa
/'|
=3 mm 1 =8 mm

* Mindestanforderung fur den kleinsten Létdisendurchmesser (4,5mm)
** X =3 mm gilt fir eine max BE Héhe von 14 mm
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Ein starker Partner.

v



Selektives Loten — Mindestabstande bei LOtreihen

Abstand einer einreihigen Pinreihe von benachbarten SMD Pads
oder vom Transportrand*

BE Pad Bohrung Pin

e
Transportrand
e
Randauflage
3 mm
X Quzlie: Zrs3
v -
1 =3 mm 1 =B mm !

* Mindestanforderung fur den kleinsten Létdisendurchmesser (4,5mm)
** X =3 mm gilt fir eine max BE Héhe von 14 mm
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Selektives Loten — Mindestabstande bei Doppellotreihen "

BE Pad Bohrung

b Gl Cuelle: Ersa

Ve
Tz 1mmA

* Mindestanforderung fir den kleinsten Létdisendurchmesser (4,5mm)
** X =1 mm gilt fiur max BE H6he von 14 mm und ein Rastermal® > 2 mm
in Sonderfallen wurden hier mit Sonderdiisen geringere Abstande realisiert.

Ein starker Partner. ’



